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Inhalt/Ziel  Profilgebung und Funktionalisierung von 
Keramiken mittels Ultrakurzpulslaser 

 Validierung der technologischen Grundlagen 
zur Einführung eines neuen Verfahrens für 
die Profilgebung und Funktionalisierung von 
Keramiksubstraten in der 
Dickschichtfertigung und von FR 4 
Leiterplatten in der Elektrofertigung 

Projektstart 15.06.2016 

Projektende 14.06.2019 
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